
łącznik mechaniczny 
izolacji  termicznej

warstwa filtracyjna

 50 cm

1,5%

opaska z kostki betonowej obrzeże 8x30cm

istniejąca płyta betonowa

łącznik mechaniczny 
izolacji  termicznej

1. ściana zewnętrzna fundamentowa 
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej lub zaprawy klejowej 
3. płyta termoizolacyjna ze styroduru, gr.10cm λ=0,037 W/mK
4. folia kubełkowa

ociepleniej części ściany fundamentowej poniżej poziomu terenu 

kołek  rozporowy  z  wkrętem
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Docieplenie nadziemnej części ścian fundamentowych

Gmina Chmielnik
Plac Kościuszki 7

        26-020 Chmielnik

I/WYK/13

mgr inż. arch. Paweł Czarnecki 171/SWOKK/2013

Asystent:

mgr inż. Grzegorz Sadowski 

mgr inż. Sylwia Parobiec

mgr inż. Łukasz Wotliński

Termomodernizacja Budynku MGOSP - ŚDS i 
Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Zrecze Duże

  dz. nr ewid. 155/3,155/6 
msc Zrecze Duże
obręb 0026

        gm. Chmielnik,
         pow. kielecki

1. ściana zewnętrzna 
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej lub zaprawy klejowej 
3. płyta styropianu gr.10cm λ=0,032 W/mK
4. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopioną siatką 
    z włóka szklanego
    - wzmocniona do wys. 2 m powyżej cokołu 
    -powyżej standardowa
5. wyprawa z tynku silikonowego
   - podkład tynkarski
   - tynk silikonowy

1. ściana fundamentowa
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej lub zaprawy klejowej 
3. płyta styropianu gr.10cm λ=0,032 W/mK
4. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopioną siatką 
    z włóka szklanego
    - wzmocniona do wys. 2 m powyżej cokołu 
    -powyżej standardowa
5. wyprawa z tynku żywicznego
   - podkład tynkarski
   - tynk żywiczny


